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O que é inovação? 

A inovação pode apresentar escala local, 

nacional ou mundial. Pode ser incremental 

ou radical. 

 

Inovações devem, necessariamente, estar 

disponibilizadas no mercado, aplicadas nas 

organizações ou transferidas para a sociedade.  

 

Inovação é a introdução de novidade ou 

aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social 

que resulte em novos produtos, processos ou 

serviços.  (Lei 10.973/04 – Lei da Inovação) 



Inovação: 

 

. Diferencial competitivo para as 

empresas na atual economia 

globalizada. 

 

. Importante instrumento de 

desenvolvimento e transformação 

econômico-social. 

"A inovação é o que 
distingue um líder de 
um seguidor.“ 
Steve Jobs 

Por que inovar? 



Para a importação de  

uma tonelada de circuitos 

integrados  

(US$ 848.871,43)  

Brasil precisa exportar 

1.742  toneladas de soja  

(US$ 487,36/ton) 

ou 

 

21.445  toneladas de minério  

de ferro (US$39,58/ton) 

Circuitos Integrados 

1 ton 

1.742 ton 

21.445 ton 

Minério de Ferro 

Soja 

Por que inovar? 



A FINEP – Agência Brasileira da Inovação - é uma 

empresa pública vinculada ao MCTI (Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovação) criada em 24 de 

julho de 1967.  

Seu objetivo é atuar em toda a cadeia da 

inovação, com foco em ações estratégicas, 

estruturantes e de impacto para o 

desenvolvimento sustentável do Brasil. 

A Finep 



. Promover o desenvolvimento 

econômico e social do Brasil por meio do 

fomento público à Ciência, Tecnologia e 

Inovação em empresas, universidades, 

institutos tecnológicos e outras 

instituições públicas ou privadas. 

 

Missão 

Visão 
. Transformar o Brasil por 
meio da Inovação. 



• PLANO INOVA EMPRESA 

• 32,9 bi, dos quais 

aproximadamente 40% 

executados pela FINEP 

Perspectivas para a FINEP 

..%5CPlano%20Inova%20Empresa.pdf


Áreas prioritárias para apoio da FINEP 

Tecnologia da Informação e Comunicação Defesa e Aeroespacial 

 Saúde Desenvolvimento Social e Tecnologias Assistivas 

Energia Renovável 

  Óleo, Gás e Naval 



O apoio da FINEP abrange todo o ciclo de 

C,T&I, da pesquisa básica até o 

desenvolvimento de produtos, serviços e 

processos nas empresas. 

Sua atuação se dá por meio de diversos 

instrumentos: 

 

. Financiamentos reembolsáveis para empresas; 

. Financiamentos não-reembolsáveis para ICTs; 

. Subvenção econômica para empresas; 

. Investimento em fundos. 

Modalidades de 
Financiamento 



Números da FINEP (Liberações) 



Financiamento 
Reembolsável 

Objetivo: 

Elevar o status tecnológico do parque 
produtivo nacional de modo a torná-lo 
apto a fazer frente aos desafios 
prevalecentes nos mercados nacional e 
internacional. 

Porte ROB 

Médias R$ 16 MM a R$ 90 MM 

Médias-Grandes R$ 90 MM a R$ 300 MM 

Grandes Empresas Brasileiras Maior do que R$ 300 MM 

Público Alvo:  

Programa Inova Brasil 

http://youtu.be/_SFiVx7mvvg


O que pode ser financiado:  

Taxas de 2,5% a 5% 

Condições: 

• Obras Civis/Instalações e Matérias Primas; 

• Equipe Própria, Treinamentos, Viagens/Diárias; 

• Equipamentos e Software (Nacionais ou Importados) 

• Serviços de Consultoria, Serviços de Terceiros, Outros. 

Carência de até 48 
meses 

Prazo total  
(carência + amortização) 

de até 120 meses 

Participação da FINEP de 
até 90% do valor do 

projeto 



Informações: www.finep.gov.br/programas/inovabrasil.asp 



Financiamento Reembolsável 

Descentralizado via Agentes Financeiros 

Agentes Financeiros: Bancos de 

Desenvolvimento, Bancos Estaduais e 

Agências Estaduais do fomento) 

 

 

 

 

Classificação das Empresas (de acordo com a 

ROB): 

 Porte I: Até R$3,6MM 

 Porte II: R$3,6MM até R$16MM 

 Porte III: R$16MM até R$90MM 

 

Valor dos Projetos (R$): 

 Porte I e II: entre R$150 Mil e R$2MM 

 Porte III: até R$10MM 

 

Custo Financeiro: 

 Empresas sediadas nas regiões Norte e 

Nordeste: TJLP – 1,5% 

 Demais regiões: TJLP (aprox. 5% a.a.) 

Participação FINEP/Contrapartida: 

 Porte I : até 90% - Contrapartida Mín.10% 

 Porte II e III: até 80% - Contrapartida 

Mín.20% 

 

Prazos: 

 Execução: Projetos de até 24 meses 

 Carência: Até 24 meses 

 Amortização: Até 96 meses (incluindo 

carência) 

 

 

Garantias: 

 Usuais (De acordo com o Agente Financeiro). 



Financiamento Reembolsável 

Descentralizado via Agentes Financeiros 

Agentes Financeiros: Bancos de 

Desenvolvimento, Bancos Estaduais e 

Agências Estaduais do fomento) 

 

 

 

 

PARCEIRO CREDENCIADOS: 



Oportunidades nas Áreas de TICs 
 

 Foco no desenvolvimento das Empresas e Instituições 

Científicas e Tecnológicas (ICTs) nas seguintes áreas: 

 

 Interatividade 

 Infraestrutura de Telecomunicações 

Microeletrônica 

Cloud Computing 

 



Interatividade  

 
Incentivos à Interatividade 

 Ações de apoio ao middleware brasileiro de TV Digital 

 

 Ações de apoio ao desenvolvimento de aplicativos multiplataforma, 

para TV Digital 
 

Novas Mídias 

 Realidade Aumentada 

 3D e Tecnologias 3D 4k 

 Convergência de Mídias 

 

http://www.google.com.br/imgres?q=tecnologia+3D&hl=pt-BR&biw=902&bih=721&gbv=2&tbm=isch&tbnid=ACQ8lYuhzGp6eM:&imgrefurl=http://www.fayerwayer.com.br/2008/11/tv-com-imagem-3d-no-brasil-em-2013/&docid=hsiPQw3Oa1NuFM&imgurl=http://www.fayerwayer.com.br/wp-content/uploads/2008/11/philips_3d_52_dd.jpg&w=427&h=378&ei=-fdHT53KIIPH0QHag4SaDg&zoom=1


Novas Mídias / Jogos Digitais - Interatividade 



Infraestrutura de 
Telecomunicações  

 
 Investimento no desenvolvimento de equipamentos 

nacionais, visando alavancar as empresas brasileiras de 

telecomunicações 
 

 Apoio ao desenvolvimento de equipamentos de tecnologias sem 

fio de alto rendimento (LTE - Long Term Evolution); 

 Internet das coisas (Ipv6 - Internet Protocol version 6). 



Microeletrônica 

 
 Incentivar o desenvolvimento da cadeia de microeletrônica no país 

através do financiamento das fases de design, fabricação, 
encapsulamento e teste 

 Design - Financiar o desenvolvimento de design de novos 

semicondutores, componentes e dispositivos; 

 Fabricação de Circuito Integrado - Financiar a fabricação de 

semicondutores, dispositivos microeletrônicos, microeletro-

mecânicos (MEMS) e optoeletrônicos no país; 

 Encapsulamento e teste – financiar o desenvolvimento de novos 

processos de encapsulamento e teste de semicondutores. 

 

 



Cloud Computing 

 
 

 Investmento no desenvolvimento em infraestrutura e plataforma de 
aplicativos para soluções nacionais baseadas em computação em 
nuvem para o mercado doméstico/exportação de serviços. 

 Plataforma - PaaS – Investimento em infraestrutura de aplicativos 

para Provedores de Serviços de Cloud (virtualização, segurança, 

gestão); 

 Infraestrutura - IaaS – Investimento em infraestrutura de Data 

Center para serviços de cloud. 

 

 

http://www.google.com.br/imgres?q=cloud+computing&hl=pt-BR&biw=902&bih=721&gbv=2&tbm=isch&tbnid=QqyJMCmf_k4dTM:&imgrefurl=http://www.onbile.com/info/what-cloud-computing-means/&docid=OrqI85VYd5RRhM&imgurl=http://www.onbile.com/info/wp-content/uploads/2011/11/cloud-computing-pyramid.png&w=421&h=311&ei=5_VHT--6NeXZ0QHM5bmbDg&zoom=1&iact=rc&dur=2&sig=104397511975330119977&page=9&tbnh=160&tbnw=216&start=100&ndsp=13&ved=1t:429,r:5,s:100&tx=121&ty=98


Obrigado! 

www.finep.gov.br  


